
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其

準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容

而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說購入、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議

進行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認購任何證券。本公告並非在

中國、香港及美國或其他地方銷售證券之要約。債券不可於香港或其他地方進行一般認

購。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的要約或遊說。本公告所述該等債券並未

亦不會根據證券法登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不

得於美國提呈發售或出售。該等債券不會於美國公開發售。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *
（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：0981）

完成發行500百萬美元於二零一九年到期4.125%債券

聯席牽頭經辦人

本公司欣然宣佈，發行本金額500,000,000美元債券的事宜已於二零一四年十月七日完

成。

謹此提述本公司日期為二零一四年九月二十五日的公告（「該公告」），內容有關（其中包

括）建議發行債券。除文義另有指明外，本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

* 僅供識別

– 1 –



本公司欣然宣佈，發行本金額500,000,000美元債券的事宜已於二零一四年十月七日完

成。本公司已獲新加坡證券交易所有關債券上市及報價的原則上批准。債券預期於二零

一四年十月八日在新加坡證券交易所上市。債券原則上已獲批准上市及報價，並不被視

為對本公司或本公司之任何其他附屬公司或聯營公司或債券之價值指標。發行債券之估

計所得款項淨額（扣除費用、佣金及開支）將約為491百萬美元。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

首席執行官兼執行董事

邱慈雲博士

上海，二零一四年十月七日

於本公告日期，董事分別為：

執行董事

張文義（董事長）
邱慈雲（首席執行官）
高永崗（首席財務官）

非執行董事

陳山枝（替任董事李永華）
劉遵義（替任董事陳大同）
周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown

馬宏升(Sean Maloney)

孟樸

陳立武

周一華
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